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Teknik Ozellikler
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Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar

®| NOT: NOT, Gruninuzi daha iyi kullanmaniza yardimel olacak ¢nemli bilgiler saglar.
A| DIKKAT: DIKKAT, donanim hasari veya veri kaybi olasiligini gésterir ve sorunu nasil 6nleyeceginizi bildirir.

A| UYARI: UYARI, miilk hasari, kisisel yaralanma veya 6liim potansiyeline isaret eder.

© 2020 - 2022 Dell Inc. veya yan kuruluslari. Tam haklari saklidir. Dell, EMC ve diger ticari markalar, Dell Inc. veya bagl kuruluslarinin ticari markalaridir. Diger
ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.
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Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
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Kasa boyutlari
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Rakam 1. Kasa boyutlari
Tablo 1. PowerEdge R7525
Siiriiciiler Xa Xb Y Za Zb Zc
12 srcu 482,0 mm 434,0 mm 86,8 mm Cergeveyle: 700,7 mm 736,29 mm
(18,97 ing) (17,08 in¢) (3.41inc) 35-)84 mm (14 | (27,58 ing) (28,98 1ing)
ing
) (Kulaktan arka (Kulaktan-PSU
Cergevesiz: duvara) koluna)
22,0 mm (0,87
ing)
24 strtcu 482,0 mm 434,0 mm 86,8 mm Cergeveyle: 700,7 mm 736,29 mm
(18,97 ing) (17,08 ing) (3.41inc) .35:)84 mm (14 [ (27,58 ing) (28,981ing)
in
¢ ) (Kulaktan arka (Kulaktan-PSU
Gercevesiz: duvara) koluna)
22,0 mm (0,87
ing)

®| NOT: Zb, sistem karti G/C konnektdrlerinin bulundugu nominal arka duvar dis yUzeyini ifade eder.

Teknik 6zellikler
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Kasa agirhgi

Tablo 2. PowerEdge R7525

Sistem yapilandirmasi Maksimum agirlik (tiim siiriiciiler/SSD'ler ile)
12 x3,5in¢ 36,3 kg (80,02 Ib)
8x3,5ing 33,2 kg (73,19 Ib)
24 x2,5ing 28,6 kg (63,05 Ib)
16 adet 2,5 in¢ 26,6 kg (58,64 Ib)
8x25ing 24,6 kg (54,23 Ib)

Islemci 6zellikleri

Tablo 3. PowerEdge R7525 islemci teknik 6zellikleri

Desteklenen islemci Desteklenen islemci sayisi

AMD EPYC 7002 veya 7003 serisi iglemci iki

PSU teknik ozellikleri

PowerEdge R7525 sistemi, iki adede kadar AC veya DC gti¢ kaynagi Unitesini (PSU) destekler.

A

UYARI: Yalnizca yetkili elektrikcilere yonelik talimatlar:

—-(48-60) V DC veya 240 V DC gii¢ kaynagi kullanan sistemler, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitiisii (ANSI)/Ulusal
Yangin Onleme Birligi (NFPA) 70, Ulusal Elektrik Yonetmeligi'nin 110-5, 110-6, 110-11, 110-14 ve 110-17 numarali maddeleri
uyarinca erisimin kisitlanmis oldugu yerlerde kullanima y6neliktir.

240 V DC gii¢ kaynaklari, kullanildiklari iilkede, sertifikal glic dagitim birimlerinden gelen 240 V DC cikisi varsa bu cikisa
baglanmalidir.

Giic kaynagi kablolari/atlama telleri ve ilgili fisler/prizler/konnektoérler, baglanti icin kullanilacaksa sistemde belirtilen
derecelendirme etiketiyle uyumlu elektrik derecelendirmelerine sahip olmalidir.

Tablo 4. PowerEdge R7525 PSU teknik 6zellikleri

PSU Sinif (yalnizca AC) | Isi dagitimi Frekans Gerilim Akim
(maksimum)

800 W Karigik Mod | Platinum 3000 BTU/sa 50/60 Hz 100 —240 V AC 92-47A
Yok DC 240V DC 38A

1100 W Karigik Mod | Titanium 4100 BTU/sa 50/60 Hz 100-240 V AC 12 A-6,3 A (X2)
Yok DC 240V DC 52ADC

1100 W (-48Vdc) Yok 4265 BTU/sa DC (-48)-(-60) V DC 27 A

1400 W Karisik Mod | Platinum 5250 BTU/sa 50/60 Hz 100 - 240V AC 12-8AAC
Yok DC 240V DC 6.6 ADC

2400W Karigk Mod | Platinum 9000 BTU/sa 50/60 Hz 100 - 240 V AC 13.5-1MAAC
Yok DC 240V DC 11,2 ADC

®| NOT: AC 1400 W PSU bulunan bir sistem 100-120 V AC alcak gerilim hattinda galisiyorsa PSU basina gig derecesi 1050 W'ye azaltilir.
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@l NOT: AC 2400 W PSU bulunan bir sistem 100-120 V AC algak gerilim hattinda galisiyorsa PSU basina gu¢ derecesi 1400 W'ye azaltilir.

NOT: Sistem yapilandirmanizi segerken veya yukseltirken, en iyi gii¢ kullanimini saglamak igin sistem gug tiketimini Dell.com/ESSA
adresinde bulunan Dell Energy Smart Solution Advisor (Dell Enerji Akilll C6zUm Danismani) ile dogrulayin.

Desteklenen isletim sistemleri

PowerEdge R7525 agagidaki igletim sistemlerini destekler:

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix XenServer

Microsoft Windows Server + Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware vSAN/ESXi

Daha fazla bilgi icin www.dell.com/ossupport. adresine gidin

Sogutma fani 6zellikleri

PowerEdge R7525 sistemi alti adede kadar (STD) yuksek performansl gtimus sinif (HPR (GimUs)) veya yUksek performansl altin sinif
(HPR (Altin)) sogutma fanini destekler.

Tablo 5. Sogutma fani 6zellikleri

Fan tipi Kisaltma Diger adi Etiket rengi | Etiket resmi

Standart fan | STD STD Etiket yok

Yiiksek HPR (GUmUs) HPR GUumus @ NOT: Yeni sogutma fanlari YUksek
perforTar_'!sll Performansli GUmus Sinif etiketi tagir.
fan (Gumis Buna karsin, eski sogutma fanlari Yiiksek
sinif)

Performans etiketine sahiptir.

Teknik 6zellikler
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Tablo 5. Sogutma fani 6zellikleri (devami)

Fan tipi Kisaltma

Diger adi

Etiket rengi

Etiket resmi

HIGH PERFORMANCE

Rakam 2. Yiiksek performansli fan

HIGH Silver
PERFORMANCE HeI¢T.1

Rakam 3. Yiiksek performansh (Giimiis
sinif) fan

8

Yiksek

performansli
fan (Altin

Sinif)

HPR (Altin)

Teknik 6zellikler

VHP - Cok Yiksek
Performans

Altin

()| NOT: Yeni sogutma fanlari Yuksek
Performansli Altin Sinif etiketi tagsir.
Buna karsin, eski sogutma fanlar Yiksek
Performans etiketine sahiptir.

HIGH PERFORMANCE

Rakam 4. Cok yiiksek performansli fan




Tablo 5. Sogutma fani 6zellikleri (devami)

Fan tipi

Kisaltma

Diger adi

Etiket rengi

Etiket resmi

HIGH Gold
PERFORMANCE Jelgll

Rakam 5. Yiiksek performansh (Altin sinif)

fan

®| NOT: STD, HPR (Gumus) ve HPR (Altin) fanlarinin birlikte kullanimi desteklenmez.

Sistem pili 6zellikleri

PowerEdge R7525 sistemi, CR 2032 3,0 V lityum digme sistem pilini destekler.

Genisletme karti yukselticisi teknik ozellikleri

Al UYARI: Tiiketici Sinifi GPU, Enterprise Server iiriinlerine takilmamali ve bunlarda kullaniimamalidir.

PowerEdge R7525 sistemi en fazla sekiz PCl express (PCle) Gen 4 genigletme kartini destekler.

Tablo 6. Sistem kartinda desteklenen genisletme karti yuvalari

NOT: STD, HPR (Gumus) ve HPR (Altin) fanlarinin takilmasi sistem yapilandirmasina baglidir. Desteklenen fan yapilandirmasi veya
matrisi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Termal kisitlama matrisi.

PCle Siradan PCle
yuva [ woiivie yuvasi R1a R1b R1c R2a R3a R3b R4a R4b R4c
sl v uzunlugu
- ' Dusuk
Dasuk profil profil ve
Yuva Ye Tam Tam
p YUkseklik- Viikseklik- x8 x16
Yarim
Uzunluk Yarim
Uzunluk
Dustk profil Tam
ve Tam YUkseklik-
YWa | viksekiik- | 3/ave |<EEPYL g x16
2 )
Yarim Tam
Uzunluk Uzunluk
Dusuk
Yuva profil-Yarim x16
3
uzunluk

Teknik 6zellikler
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Tablo 6. Sistem kartinda desteklenen genisletme karti yuvalari (devami)

PCle Siradan PCle
yuva [ woiivle yuvasi R1a R1b R1c R2a R3a R3b R4a R4b R4c
sl y uzunlugu
Dustk profil
Yuva ve Tam
YUkseklik- x8
4
Yarim
Uzunluk
Dustk profil Tam
Yuva ve Tam YUkseklik-
5 YUkseklik- 3/4 ve x16(GPU) x8
Yarim Tam
Uzunluk Uzunluk
Dusuk
Yuva profil-Yarim x16
6
uzunluk
Dusuk profil Tam
Yuva ve Tam Yikseklik-
7 YUkseklik- 3/4 ve x16(GPU) x8 x16
Yarim Tam
Uzunluk Uzunluk
- ) Dusuk
Dustk profil profil ve
Yuva Ye Tam Tam
8 YUkseklik- Yiikseklik- x8 x16
Yarim
Uzunluk Yarim
Uzunluk

Bellek ozellikleri

PowerEdge R7525 sistemi iyilestiriimis galisma igin asagidaki bellek ézelliklerini destekler.

Tablo 7. Bellek 6zellikleri

DIMM tipi Asama Kapasite DIMM nominal gerilim ve hiz AMD EPYC™ islemcide Calisma
Hizi
Kanal basina1 | Kanal basina 2
DIMM (1DPC) | DIMM (2DPC)
RDIMM R 8GB DDRA4 (1,2V), 3200 MT/sn 3200 MT/sn 2933 MT/sn
2R 16 GB, 32 GB, 64 GB | DDR4 (1,2V), 3200 MT/sn 3200 MT/sn 2933 MT/sn
LRDIMM 4R 128 GB DDR4 (1,2 V), 3200 MT/sn 3200 MT/sn 2933 MT/sn
8R 128 GB DDRA4 (1,2V), 2666 MT/sn 2666 MT/s 2666 MT/s
8R 128 GB DDRA4 (1,2V), 3200 MT/sn 3200 MT/sn 2933 MT/sn
@ NOT: x4 veri genisligine ve 8 Gb DRAM yogunluguna sahip daha eski 32 GB kapasiteli RDIMM bellek, ayni AMD EPYC™ islemci

Tablo 8. Bellek modiilii soketleri

Unitesinde x8 veri genigligi ve 16 Gb DRAM yogunluguna sahip daha yeni 32 GB kapasiteli RDIMM bellekle birlikte kullanilamaz.

NOT: 2666 MT/sn hizinda eski 128 GB kapasiteli LRDIMM bellek, 3200 MT/sn hizinda yeni 128 GB kapasiteli LRDIMM bellekle birlikte
kullanilamaz.

Bellek modiilii soketleri

Hiz

32, 288 pim

3200 MT/s, 2933 MT/s, 2666 MT/s

10 Teknik 6zellikler




Depolama denetleyicisi ozellikleri.

PowerEdge R7525 sistemi agagidaki denetleyici kartlarini destekler:

Tablo 9. PowerEdge R7525 sistemi denetleyici kartlari

ic denetleyiciler

Harici denetleyiciler

PERC H755

PERC H755N

PERC H745

PERC H345

HBA345

HBA355

$150

Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x
M.2 SSD

e Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x
M.2 SSD

e 12 Gb/sn SAS Ext. HBA
e PERC H840
e HBA3S5E

Tablo 10. Arka panellerde PowerEdge R7525 On PERC ve Adaptér PERC destegi

On PERC

Adaptér PERC'si

8 x 3,5 inc SAS/SATA

12 x 3,5 in¢ SAS/SATA

16 x 2,5 in¢ SAS/SATA

12x3,5in¢ + Arka 2 x 2,5 in¢

24 2,5 ing (16 SAS/SATA X 2,5 in¢ + 8 X 2,5 ing NVME)

12 x 3,5in¢ + Arka 2 x 2,5 ing NVME

8 x 2,5ing NVMe

16 x 2,5 in¢ SAS/SATA

Surucu ozellikleri

Siriciler

PowerEdge R7525 sistemi sunlari destekler:
e 8adet 3,5 in¢ galisir durumda degistirilebilir SAS, SATA surtcd.
8 adet 2,5 ing NVMe strdct.

12 adet 3,5 ing galigir durumda degistirilebilir SAS, SATA suricu.
16 adet 2,5 in¢ galisir durumda degistirilebilir SAS, SATA surtcu.

24 adet 2,5 ing galigir durumda degistirilebilir SAS, SATA veya NVMe sUrUct.

Arka panel

8 adede kadar 3,5 in¢ SAS, SATA surtcu.

8 adede kadar 2,5 ing NVMe siricu.

12 adede kadar 3,5 ing SAS, SATA sUrucU.

16 adede kadar 2,5 ing SAS, SATA surucd.

En fazla 24 x 2,5 ingc NVMe surtcu.

2 adede kadar 2,5 ing arka SAS, SATA veya NVMe sUrlcu

NOT: NVMe PCle SSD U.2 aygrtini galigir durumda degistirme hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Dell Express Flash NVMe PCle SSD
Kullanici Kilavuzuhttps://www.dell.com/support, Tim Uriinlere G6z At > Veri Merkezi Altyapisi > Depolama Adaptorleri ve

Denetleyiciler > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle SSD > Belgeler > El Kitaplari ve Belgeler.

Teknik 6zellikler
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https://www.dell.com/support

Baglanti noktalari ve konnektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalarinin 6zellikleri

Tablo 11. PowerEdge R7525 sistemi USB teknik 6zellikleri

On Arka Dahili (istege Bagl)

USB baglanti noiig::plf‘:m USB baglanti Baglanti noktalarinin USB baglanti Baglanti noktalarinin

noktasi tiri sayIsi noktasi tiirii sayisi noktasi tiri sayisl
USB 2.0 uyumlu Bir USB 3.0 uyumlu Bir Dahili USB 3.0 Bir
baglanti noktasi baglanti noktalari uyumlu baglanti

noktasl

Micro-USB 2.0 Bir USB 2.0 uyumlu Bir
uyumlu baglanti baglanti noktalar
noktasl

@ NOT: Mikro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi yalnizca bir iDRAC Direct veya ydnetim baglanti noktasi olarak kullanilabilir.

NOT: USB 2.0 teknik 6zellikleri, glic baglantill USB aygitlarina gi¢ vermek icin tek kablo Uzerinde 5 V kaynak saglar. Birim yikd USB
2.0'da 100 mA ve USB 3.0'da 150 mA olarak tanimlanir. Bir aygit, USB 2.0'daki bir bagdlanti noktasindan en fazla 5 birim yik (500 mA);
USB 3.0'daki baglanti noktasindan ise 6 birim yUk (900 mA) cekebilir.

@ NOT: USB 2.0 araytizl, dustk gugli cevre birimlerine gl saglayabilir, ancak USB 6zelliklerine uymalidir. Harici CD/DVD Sariculeri gibi
yUksek guclu ¢evre birimlerinin galismasi igin harici bir glic kaynagi gerekir.

NIC baglanti noktasi 6zellikleri

PowerEdge R7525 sistemi, ana kartta (LOM) LAN'a yerlesik olarak ve istege bagl OCP kartlarina entegre olmak Uzere iki adede kadar
10/100/1000 Mb/sn Ag Araylzu Denetleyicisi (NIC) baglanti noktasini destekler.

Tablo 12. NIC baglanti noktasi 6zellikleri

Ozellik Ozellikler

LOM card 1GBx?2

OCP karti (OCP 3.0) 1GbE x 4, 10 GbE x 2, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4, 50 GbE x 2, 100
GbE x 2

Seri konnektor ozellikleri

PowerEdge R7525 sistemi istege bagh 9 pimli, Data Terminal Equipment (DTE), 16550 uyumlu bir adet kart tlr( seri konnektorl destekler.

istege bagll seri konnektor karti, genisletme karti dolgu braketine benzer sekilde takilir.

VGA baglanti noktalarinin teknik ozellikleri

PowerEdge R7525 sistemi 6n ve arka panellerde ik, adet DB-15 pinli VGA baglanti noktasini destekler.

IDSDM

PowerEdge R7525 sistemi, Dahili Cift SD modulint (IDSDM) destekler.
IDSDM, iki SD kartini destekler ve asagidaki yapilandirmalarda kullanilabilir:

12 Teknik 6zellikler



Tablo 13. Desteklenen SD kart depolama kapasitesi

IDSDM karti

e 16GB
e 32GB
e 64GB

@l NOT: Bir IDSDM kart yuvasi yedeklilik igin ayrilmistir.

@l NOT: IDSDM olarak yapilandiriimig sistemlerle iligkili Dell EMC markali SD kartlari kullanin.

Video ozellikleri

PowerEdge R7525 sistemi, 16 MB video karesi arabellegine sahip timlesik Matrox G200 grafik denetleyicisini destekler.

Tablo 14. Desteklenen 6n video coziiniirliik secenekleri

Resolution (Coziiniirliik)

Yenileme hizi (Hz)

Renk derinligi (bit)

1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32

Tablo 15. Desteklenen arka video coziinirliik secenekleri

Resolution (Coziiniirlik)

Yenileme hizi (Hz)

Renk derinligi (bit)

1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Cevre ozellikleri

Cevresel Veri Sayfasi'na bakin.

Tablo 16. Calistirma iklim araligi kategorisi A2

NOT: Cevre sertifikalari ile ilgili ek bilgi icin www.dell.com/support/home adresinde bulunan Kilavuzlar ve Belgeler baliminde Urdinin

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

Teknik 6zellikler
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Tablo 16. Calistirma iklim araligi kategorisi A2

(devami)

Sicaklik

Ozellikler

<= 900 metre (<= 2953 fit) yikseklik igin sicaklik
araliklar

Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 10 ila 35°C (50 ila 95°F)

Nem yUzdesi araliklar (her zaman yodunlagsmayan)

-12°C minimum yogusma noktaslyla %8 badil nem ve 21°C (69,8°F) maksimum
yogusma noktasiyla %80 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/300 m (33,8°F /984 fit)
oraninda dusuraldr.

Tablo 17. Calistirma iklim arahigi kategorisi A3

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yukseklik igin sicaklik
araliklar

Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 5-40°C (41-104°F).

Nem ylzdesi araliklari (her zaman yogunlasmayan)

-12°C minimum yogusma noktasiyla %8 bagil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktaslyla %85 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/175 m (33,8°F /574 fit)
oraninda dusUrdldr.

Tablo 18. Calistirma iklim araligi kategorisi A4

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yikseklik igin sicaklik
araliklar

Ekipman dogrudan guines isigina maruz kalmadan 5-45°C (41-113°F).

Nem ylzdesi araliklari (her zaman yogunlagmayan)

-12°C minimum yogusma noktasiyla %8 badil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktasiyla %90 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/125 m (33,8°F /410 fit)
oraninda dusUraldr.

Tablo 19. Tiim kategorilerde ortak gereksinim

er

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

Maksimum sicaklik gradyani (¢alisma ve ¢alisma digi
icin gecerlidir)

Bir saatte* 20°C (36°F) ve 15 dakikada 5°C (41°F), bant i¢in bir saatte 5°C

(41°F)

@ NOT: * - Bant donanmi icin ASHRAE termal ydnergeleri uyarinca bunlar anlik
sicaklik degisiklik oranlari degildir.

Calisma disi sicaklik sinirlari

-40 ila 65°C (-104 ila 149°F)

Calisma digi nem limitleri

27°C (80,6°F) maksimum nem noktasiyla %5 ila 95 bagim nem.

Maksimum c¢alisma digi yikseklik

12.000 metre (39.370 fit)

Maksimum ¢alisma yUksekligi

3048 metre (10.000 fit)

Tablo 20. Maksimum titresim ozellikleri

Maksimum titresim

Ozellikler

Calisma

5 Hz ila 350 Hz degerlerinde 0,26 G, ,s'dir (tm calisma yonelimlerinde)

Depolama

10 Hz ila 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 G,ns (altr kenarin tima test
edilmistir)

14 Teknik 6zellikler




Tablo 21. Maksimum sarsinti darbesi 6zellikleri

Maksimum sarsinti darbesi Ozellikler

Calisma

verilen sarsinti darbesi.

11 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 6 G'lik alti adet art arda

Depolama

tarafinda tek darbe) art arda verilen alti sarsinti darbesi.

2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her

Termal hava kisitlamalari

Taze hava ortami

Yedekli modda iki adet PSU gereklidir fakat tek PSU arizasi desteklenmez.
NVMe sUrlclsU desteklenmez.

128 GB veya Uzeri kapasiteli DIMM'ler desteklenmez.

Hem SW, hem de DW GPGPU/FPGA desteklenmez.

180 W veya daha blyik CPU TDP desteklenmez.

Arka sUrUcUler desteklenmez.

25 W Uzeri PCle karti TDP desteklenmez

ASHRAE A3 ortami

Yedekli modda iki adet PSU gereklidir fakat tek PSU arizasi desteklenmez.
NVMe sUrtcisu desteklenmez.

128 GB veya Uzeri kapasiteli DIMM'ler desteklenmez.

Hem SW, hem de DW GPGPU/FPGA desteklenmez.

180 W veya daha buytk CPU TDP desteklenmez.

Arka sUrUcUler desteklenmez.

25 W Uzeri PCle karti TDP desteklenmez.

ASHRAE A4 ortami

Yedekli modda iki adet PSU gereklidir fakat tek PSU arizasi desteklenmez.

NVMe surticUst desteklenmez.

128 GB veya Uzeri kapasiteli DIMM'ler desteklenmez.

155 W veya daha blytk CPU TDP desteklenmez (A4 yalnizca 120 W islemci tarafindan desteklenmektedir).
Arka sUrUcUler desteklenmez.

12 x 3,5 in¢ kasa desteklenmez.

BOSS ve OCP desteklenmez.

25 W Uzeri PCle karti TDP desteklenmez.

Sivi sogutma: Temiz hava ortami

Yedekli modda iki PSU gereklidir. Tek PSU arizas| desteklenmez.
NVMe sUrtcisu desteklenmez.

256 GB ve daha yUksek kapasiteli DIMM desteklenmez.

Hem SW, hem de DW GPGPU/FPGA desteklenmez.

Arka sUrlcU yapilandirmasi desteklenmez.

25 W Uzeri PCle karti TDP desteklenmez.

Sivi sogutma: ASHRAE A3 ortami

Yedekli modda iki adet PSU gereklidir fakat tek PSU arizasi desteklenmez.

Teknik 6zellikler
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Sivi sogutma: ASHRAE A4 ortami

NVMe slrlcUsu desteklenmez.
256 GB ve daha yUksek kapasiteli DIMM desteklenmez.
Hem SW, hem de DW GPGPU/FPGA desteklenmez.

Arka sUrlcU yapilandirmasi desteklenmez.
25 W Uzeri PCle karti TDP desteklenmez.

Termal kisitlama matrisi

Tablo 22. Termal kisitlama matrisi

Yedekli modda iki adet PSU gereklidir fakat tek PSU arizasi desteklenmez.
NVMe surtcUst desteklenmez.
256 GB ve daha yiksek kapasiteli DIMM desteklenmez.
Hem SW, hem de DW GPGPU/FPGA desteklenmez.

Arka sUrUcU yapilandirmasi desteklenmez.
25 W (Gzeri PCle karti TDP desteklenmez.

16 x
8 x 16 x 16 x 2,5 inc 24 x
25 | 55 | 25 Sas+ | 25 |gx3,5
Yapilandirma | in¢ Y inc 24 x 2,5 in¢c SAS 8x25 inc oS 12 x 3,5 inc
NVM | NS [ NvM X&9 1 Nv | ne
SAS in¢g M
e e NVMe e Ortam
sicaklig
2x 4x 2x 4x 1
Arka | Arka | Arga | Arka | ATKA | Arka | Arka |AT<@| Arka | Arka | Arka | Arka
Arka Sira | Sura gy . .. | 2,5ing . oL | Strd iy wonon.|2,5ing| 2,5
d e o Siirlic | Surici 2,5 inc, | Suriici e Siriic | Surici :
epolama ci cu ii Yok Yok Arka 'Arka Yok ci ii Yok Yok Arka inc,
Yok Yok Fan Fanile Yok Fan Arka
Yok Yok Fan ile
STD STD STD STD HPR STD HPR STD HPR HPR HPR
fani fani fani HPR fan fan
fani fan fani fani fan fan fan
120 W 35°C
| v | 1USTD | WU STD 1USTD 1U STD |} U STD | MU STD [1U STD | 1U STD
STD STD STD HSK HSK HSK HSK STD HSK HSK HSK HSK
HSK | HSK | HSK HSK
SIb STD STD STD HPR STD HPR STD HPR HPR HPR
fani fani fani HPR fan fan
fani fan fani fani fan fan fan
15 W 35°C
] v |} U STD | 1U STD 1USTD 1U STD |} MU STD | WU STD [ 1U STD | 1U STD
SIb STD Sib HSK HSK FISK HSK STD HSK HSK HSK HSK
HSK | HSK | HSK HSK
CPU
TDP/ EaTrS ?aTnDl ?aTrS STD HPR HPR fan STD Hf;l? STD HPR HPR HPR
cTDP fani fan fani fani fan fan fan
170 W 35°C
] v W} 1USTD | U STD 1USTD 1U STD | U STD | MU STD [1U STD | 1U STD
STD STD STD HSK HSK HSK HSK STD HSK HSK HSK HSK
HSK | HSK | HSK HSK
STD STD STD sTD HPR sTD HPR | STD HPR HPR HPR
fani fani fani HPR fan fan fani fan fan
fani fan fani fan
180 W 35°C
2U 202U o fou Tam [ 2V T8 Loy Tam | 2V | 2V {ouTam| Y 2U
Tam Tam Tam HSK HSK HSK HSK Tam Tam HSK Tam Tam
HSK | HSK | HSK HSK | HSK HSK HSK
200 STD STD STD STD HPR STD HPR | STD HPR HPR HPR o
W fani fani fani fani fan HPR fan fani fan fani fan fan fan 35¢0C

16
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Tablo 22. Termal kisitlama matrisi (devami)

16 x
8 x 16 x 16 x 2,5 inc 24 x
25 | 55 | 25 sas+ | 29 |8x3,5
Yapilandirma | in¢ i|; inc 24 x 2,5 in¢c SAS 8x25 inc in ’ 12 x 3,5 inc
NVM SA% NVM inc | NV ¢
e e NVMe Me Ortam
sicakhg
2x 4 x 2 x 4 x 1
arka | Arka | Arka | Arka | ,ATK3 | Arka | Arka |AT<@| Arka | Arka | Arka | Arka
Arka Sird | Surd | qp = ] 2,5i0ng : s s | SUrld | g e 12,5ing | 2,5
p .~ | Siriic | Suriici 2,5 inc, | Siriici -~ | Siriic | Surici :
depolama cu cli i Yok Yok Arka Arka Yok cu i Yok Yok Arka ing,
Yok Yok Fan Fan ile Yok Fan Arka
Yok Yok Fanile
2U 2U 2U 2U Tam | 2U Tam | 2U Tam | 2U Tam 2V 2V 2U Tam 2V 2U
Tam Tam Tam HSK HSK HSK HSK Tam Tam HSK Tam Tam
HSK | HSK | HSK HSK | HSK HSK HSK
STD | STD | STD HPR | STD HPR HPR
fani fani fani STD HPR HPR fan STD fan fani HPR fan fan
995 fani fan fani fan
35°C
W 2V 2U 2U 2U Tam | 2U Tam 2U Tam 2U Tam 2V 2V 2U Tam 2V 2U
Tam | Tam | Tam HSK HSK HSK HSK Tam | Tam HSK Tam Tam
HSK | HSK | HSK HSK | HSK HSK HSK
STD | STD | STD HPR | STD HPR HPR
fani fani fani STD HPR HPR fan STD fan fani HPR fan fan
240 fani fan fani fan
35°C
wo| 2V 2V 22U oy ram | 2u Tam [ 2V T Loy tam | 2V | 2V ouTam| Y 2V
Tam Tam Tam HSK HSK HSK HSK Tam Tam HSK Tam Tam
HSK | HSK | HSK HSK | HSK HSK HSK
| | o | STO| HPR [ wee fosto [ RN S0 er | TR O
280 fanr* fan fani fanr* fani*
W - 35°C
2U 2U 2U 2U Tam | 2U Tam | 2U Tam | 2U Tam 2V 2V 2U Tam 2V 2U
64C | Tam | Tam | Tam HSK HSK HSK HSK Tam | Tam HSK Tam Tam
HSK | HSK | HSK HSK | HSK HSK HSK
| o | e | STO| KPR wep fsto | TRN OO0
280 fanr* fan fani fani*
W - - - - 35°C
2V 2U 2U 2U Tam | 2U Tam | 2U Tam | 2U Tam 2V 2V
32C | Tam | Tam | Tam HSK HSK HSK HSK Tam | Tam
HSK | HSK | HSK HSK | HSK
S Ea EE EE I e T e P
W - fanr* fan fani fani*
64 - - - 35°C
2V 2V 2V 2U Tam | 2U Tam | 2U Tam | 2U Tam 2V 2V
C/32 | Tam | Tam | Tam HSK HSK HSK HSK Tam | Tam
C HSK | HSK | HSK HSK | HSK
280 VHP | VHP | VHP
W - fani fani fani
24 2U 2U 2U
C/%6 | Tam | Tam | Tam
© HSK | HSK | HSK
HPR | i
128 HPR HPR HPR (GUmus ) HPR
GB STD | STD | STD STD N N STD (Ga STD ) fani*, ¥ L
- (GUmMUs | (Gumas N fani*, | (Guma | 35°C
LRDI fani fani fani fani ) fan ) fan fani mus) | fani TDP TOP | s) fan*
MM fan QOQ W 70 W
> ise :
> ise
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®| NOT: * Desteklenen ortam sicakligi 30°C'dir.

®| NOT: Tek islemci icin G¢ adet fan moduld, ¢ift islemcili sistemler igin alti adet fan moduld gereklidir.

Tablo 23. Hava sogutma ve sivi sogutma: GPU/FPGA termal kisitlama matrisi

Yapi GPU/FPGA ( Ortam sicakhgi )
landi Maksi
rma mum
(On 't:."’".‘ CPU vgo V10 Kar | RTX | RTX MI10 MI21
dep | "' | TDP/ | T4 (16 | 0s |M10 |beya 600 | 800 [ A100 [ T | A0 | A10 | A30 | A6 | Vy A2
olam cTDP zi 0 0
GB)
a)
Arka HPR
Pan | .. 300 [ 350 | 300 | 350 [ 350 | 350 | 350 o o o o o o o o
ol | SV [280W | "2 pa pa c c c o | 35°C|30°C | 30°C [ 30°C | 35°C | 35°C | 35°C | 30°C
er)
Yok
8 x
2’5 HPR o o) (o) (o) o o o
inc | (Silv | 280w | 30° [ 39° [ 809 | 859 | 85° | 359 1 359 | 2500 | 300¢ | 300C | 300C | 350C | 350C | 350€C | 3000
C C C C C C C
NV | er)
Me
161 PR
(o) (0] 0] (o] (o) (o) [
2,5 (Silv | 280 W 809 1/ 89% [130° 1 35¢ | 899 | 359 | 35€ | 2500 | 300¢ | 300G | 300C | 350C | 350C | 350€C | 3000
inc er) C C C C C C C
SAS
16 x
2’5 HPR o o) o o) o o o)
inc | (Gol | 280 W 509 |135¢ 1 80° | 859 1 859 | 359 | 85€ | 3500 | 300¢ | 300C | 300C | 350C | 350C | 350C | 30°C
C C C C C C C
NV | d)
Me
16 x
2,5
inc
SAS | PR
o o (o) (o) o o o
*8 | (Gol | 280w | 30° | 99° [ 30° [ 35© | 359 | 89% [ 359 | 3500 | 300¢ | 300C | 300C | 350C | 350C | 350C | 30°C
X " C C C C C C C
2,5
inc
NV
Me
8x | PR
o o) o) (o) o o o)
3,5 (Silv | 280 W 509 |135¢ 1 80° | 859 | 859 | 359 | 35€ | 3500 | 300¢ | 300C | 300C | 350C | 350C | 350C | 30°C
inc C C C C C C C
sas |

®| NOT: GPU, 12 x 3,5 ing sabit strlicl ve 24 x 2,5 ing NVMe yapilandirma sisteminde desteklenmez.

®| NOT: x16 yuvalarinda 6 adede kadar T4 kartini desteklemek icin DUsUk Profilli ve Tam Ylkseklikte T4 kartlar takilmistir.

®| NOT: Sivi Sogutmali sistemde, maksimum iki DW GPU desteklenir.

Tablo 24. islemci ve 1si emici matrisi

Ist emici islemci TDP
STD HSK <180 W
2U HPR (Gumiis) HSK >= 180 W
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Tablo 24. islemci ve 1s1 emici matrisi (devami)

Is1 emici

islemci TDP

L tipi HSK

Tdm TDP'leri destekler (sisteme GPU/FGPA/uzun PCle kartlari
takilmalidir)

®| NOT: Tim GPU/FGPA Kartlari 1U L tipi HSK ve GPU 6rtusu gerektirir.

Tablo 25. Etiket referansi

Etiket Aciklama

STD Standard

HPR (Silver) Yiksek performansli (gumds sinif)
HPR (Gold) Yiksek performansli (altin sinif)
HSK Isi emici

LP DusUk profil

FH Tam yukseklik

Tablo 26. Sivi sogutma: CPU termal kisitlamalari (GPU olmayan/FPGA)

Yapilandirma 8x2,5in¢ |[16x2,5in¢c |[16x2,5in¢c |16 x 2,5 in¢ 24x2,5 |8x3,5 12x3,5inc
NVMe SAS NVMe SAS + 8 x in¢g inc
2,5in¢ NVMe
NVMe
Arka depolama Arka Arka Arka Arka Siiriici | Arka Arka Arka 2 x arka 2,5
Siiriici Yok | Siiriicii Yok | Siiriicii Yok | Yok Siiriicti Siiriici | Siirlicu in¢, Arka fan
Yok Yok Yok yok
CPU TDP/ STD fani STD fani (A4 | STD fani STD fani STD fani | STD fani | STD fani | STD fani (A3
cTDP 120 W destegi) (A4 (A4 destegi)
destegi) |destedi)
STD fani STD fani (A4 | STD fani STD fani STD fani | STD fani | STD fani | STD fani (A3
155 W destegi) (A4 (A4 destegi)
destegi) |destegdi)
STD fani STD fani (A4 | STD fani STD fani STD fani | STD fani | STD fani | STD fani (A3
170 W destegi) (A4 (A4 destegi)
destegi) |destedi)
STD fani STD fani (A4 | STD fani STD fani STD fani | STD fani | STD fani | STD fani (A3
180 W destegi) (A4 (A4 destegi)
destegi) |destedi)
STD fani STD fani (A4 | STD fani STD fani STD fani | STD fani | STD fani | STD fani (A3
200 W destegi) (A4 (A4 destegi)
destegi) |destegdi)
STD fani STD fani (A4 | STD fani STD fani STD fani | STD fani | STD fani | STD fani (A3
225 W destegi) (A4 (A4 destegi)
destegi) |destegdi)
STD fani STD fani (A4 | STD fani STD fani STD fani | STD fani | STD fani | STD fani (A3
240 W destegi) (A4 (A4 destegi)
destegi) |destedi)
STD fani STD fani (A4 | STD fani STD fani STD fani | STD fani | STD fani | STD fani (A3
280 W destegi) (A4 (A4 destegi)
destegi) |destedi)
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Tablo 27. Sivi sogutma: Bellek termal kisitlamalari (GPU olmayan/FPGA)

Yapilandirma 1DPC 2 DPC 8x2,5 16x2,5 [16x2,5 [16x2,5 24 x 8 x 12 x 3,5 inc
inc inc SAS |inc¢ inc SAS + | 2,5in¢c | 3,5
NVMe NVMe 8x2,5in¢c | NVMe |in¢
NVMe
Arka depolama Arka Arka Arka Arka Arka Arka |Arka 2 x arka
Siirlici | Surici Siricu Siriici Siiriicii | Suriic | Siiriic | 2,5 ing,
Yok Yok Yok Yok Yok Yok |iGYok |Arkafan
yok
Bellek 8GB STD fani | STD fani | STD fani | STD fani STD STD STD STD fani
RDIM (A4 fani fani fani (A3
M 2,8 2.0 destegi) (A4 (A4 destegi)
2000 destegi | destegi
) )
16 GB STD fani | STD fani | STD fani | STD fani STD STD STD STD fani
RDIM (A4 fani fani fani (A3
M 4,3 3.0 destegi) (A4 (A4 destegi)
2200 destegi | destegi
) )
STD fani | STD fani | STD fani | STD fani STD STD STD STD fani
32 GB
RDIM (A4 fani fani fani (A3
M 6,9 4,8 destegi) (A4 (A4 destegi)
3200 destegi | destedi
) )
STD fani | STD fani | STD fani | STD fani STD STD STD STD fani
64 GB
RDIM (A4 fani fani fani (A3
M 8.3 5,8 destegi) (A4 (A4 destegi)
3200 destegi | destegi
) )
128 STD fani | STD fani | STD fani | STD fani STD STD STD STD fani
GB (A3 fani fani fani (A3
LRDIM 12,4 9,9 destegi) (A3 (A3 destegi)
M destegi | destegi
2666 ) )

Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Asagidaki tabloda herhangi bir ekipman hasarindan veya partikdl ve gaz kirlenmesinden kaynaklanan arizalardan kaginiimasina yardimci
olan sinirlamalar tanimlanmaktadir. Partikll veya gaz kirliligi seviyeleri belirtilen sinirlamalari asarsa ve ekipmanin hasar gérmesine veya
arizalanmasina neden olursa gevre kosullarini diizeltmeniz gerekebilir. Cevresel kosullarin iyilestiriimesi musterinin sorumlulugundadir.

Tablo 28. Partikiil kirliligi teknik 6zellikleri

Partikiil kontaminasyonu

Teknik Ozellikler

Hava filtreleme: Yalnizca Konvansiyonel Veri Merkezi

%95 Ust guvenlik sininyla ISO 14644-1igin ISO Sinif 8
()| NOT: ANSI/ASHRAE Standardi 127'de belirtildigi gibi MERVS filtresi ile
oda havasinin filtrelenmesi, gerekli cevre kosullarinin elde ediimesi igin

onerilen bir yontemdir.

NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13 filtrelemesi
olmalidir.

(| NOT: Bu kosul yalnizca veri merkezi ortamlart igin gegerlidir. Hava
filtreleme gereksinimleri, veri merkezi disinda kullanim igin tasarlanmig
BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar icin gegerli degildir.

dongu ortami)

Walk-Up Edge Veri Merkezi veya Kabin (kapall, kapali

Her yil alti kez veya daha az agilmasi beklenen kabinler igin filtreleme gerekli
degildir. Aksi takdirde yukarida tanimlandigi gibi ISO 1466-1'e gére Sinif 8
filtreleme gereklidir.
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Tablo 28. Partikiil kirliligi teknik 6zellikleri (devami)

Partikiil kontaminasyonu

Teknik Ozellikler

@ NOT: Genellikle ISA-71 Sinif G1'in Gzerindeki veya bilinen zorluklari
olabilecek ortamlarda, 6zel filtreler gerekebilir.

iletken toz: Veri merkezi ve veri merkezi olmayan ortamlar | Havada iletken toz, cinko teller veya diger iletken parcaciklar bulunmamalidir.

@ NOT: Ekipman islevselligini bozabilen iletken toz, Uretim faaliyetleri ve
yUkseltilmis déseme karolarinin kaplamasinda ginko kiymik olusumu gibi
farkl kaynaklardan gelebilir.

@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar
icin gegerlidir.

ortamlar

Asindirici toz: Veri merkezi ve veri merkezi olmayan e Havada asindirici toz bulunmamalidir.

e Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi %60 badil
nemden az olmalidir.
@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar

icin gecerlidir.
Tablo 29. Gaz kirliligi teknik 6zellikleri
Gagz icerikli kirlenme Teknik Ozellikler Notlar
Bakir parga asinma orani ISA-71 Sinif G1: <300 A/ay ANSI/ISA71.04'e gére
GUmUs parca asinma orani ISA-71 Sinif G1: <200 A/ay ANSI/ISA71.04'e gére

Teknik 6zellikler
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